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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne à souder composite 350
°C format I - Hakko T31-03I

Réf. article HK-T31-03I Fabricant Hakko EAN 4962615043789

 
Panne à souder composite conçue pour la pièce à main à chauffage par
induction Hakko FX-1001. Géométrie format I, température de service
maximale de 350 °C. Panne de rechange durable pour les applications
de soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.0099 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T31-03I est une panne à souder composite conçue pour être utilisée avec la pièce à main à
chauffage par induction FX-1001. Cette panne au format I assure un transfert de chaleur fiable et
une qualité de joints de soudure constante, avec une température de service maximale de 350°C. Sa
construction composite garantit robustesse et longue durée de vie dans les environnements de
soudage exigeants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Géométrie de panne au format I pour un positionnement précis de la soudure
Température de service maximale : 350°C
Construction composite pour une durabilité accrue
Compatible avec la pièce à main IH Hakko FX-1001
Panne de rechange de qualité professionnelle
Caractéristiques de transfert de chaleur fiables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle T31-03I

Format de panne Format I
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Température maximale 350°C

Matériau de la panne Composite

Pièce à main compatible Hakko FX-1001 (système IH)

Pays d'origine Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage polyvalent, l'assemblage électronique et les travaux de reprise faisant appel
au système de chauffage par induction FX-1001. La géométrie au format I convient à une large
gamme de tailles de composants et de configurations de circuits imprimés.


